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证券代码：000823  股票简称：超声电子  公告编号：2011-015   

广东汕头超声电子股份有限公司 

第五届董事会第十二次会议决议公告 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。 

 

广东汕头超声电子股份有限公司第五届董事会第十二次会议会

议通知于 2011年 4月 30日以电子文件方式发给董事会成员，并电话

确认；会议于 2011年 5月 5日上午在本公司三楼会议室召开，应到

董事 9人，实到董事 9人，3位监事及董秘列席会议，符合《公司法》

及《公司章程》的规定，会议由董事长李大淳主持，经审议通过了以

下议案： 

一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 

根据《上市公司证劵发行管理办法》的有关规定，本公司符合非

公开发行股票的要求，具备非公开发行股票的条件。 

该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。 

二、关于公司 2011 年度非公开发行股票的方案 

公司2011 年度拟非公开发行股票的方案如下： 

1、发行方式：非公开发行。 

该项表决情况：9票同意，获得全票通过。 

2、发行股票类型：人民币普通股（A 股）。 

该项表决情况：9票同意，获得全票通过。 

3、股票面值：人民币1.00 元/股。 

该项表决情况：9票同意，获得全票通过。 

4、发行数量：本次非公开发行股票数量不超过6800万股。若公

司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转
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增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次

募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。在区间范围内，

董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）

协商确定最终发行数量。 

该项表决情况：9票同意，获得全票通过。 

5、限售期：本次发行的股份自本次非公开发行结束之日起 12个

月内不得转让。 

该项表决情况：9票同意，获得全票通过。 

6、发行价格：本次非公开发行的定价基准日为董事会决议公告

日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的

90%，即13.80元/股。具体发行价格将提请股东大会授权公司董事会

根据本次发行时的具体情况，按照前述定价原则确定。 

该项表决情况：9票同意，获得全票通过。 

7、发行对象：本次非公开发行的发行对象为证券投资基金管理

公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构、合格境外机

构投资者和其他机构投资者，发行对象不超过十名。本次发行股票全

部采用现金认购方式。本次发行不向本公司控股股东及其控制的企业

发行。具体发行对象提请股东大会授权公司董事会确定。 

该项表决情况：9票同意，获得全票通过。 

8、募集资金用途： 

项目名称 预计投资总

额 

计划使用募集资金数

额 

1）电容式触摸屏产业化建设项目 60000万元 60000万元 

2）高性能特种覆铜板技术改造项目 25000万元 25000万元 

本次募集资金投资项目预计投资总额为85,000万元，计划全部使

用募集资金投入。如项目已作先期投资或将进行先期投资，部分募集
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资金将根据实际情况用来置换先期投入。若本次发行实际募集资金量

少于计划使用量，公司将通过自有资金或其他途径补充解决。本次扣

除发行费用后的募集资金净额不超过85,000万元。 

该项表决情况：9票同意，获得全票通过。 

9、未分配利润安排：公司未分配利润将由本次发行完成后的新

老股东共享。 

该项表决情况：9票同意，获得全票通过。 

10、发行决议有效期：本次发行决议有效期为自股东大会审议通

过之日起十二个月。 

该项表决情况：9票同意，获得全票通过。 

11、上市地点：限售期满后，本次非公开发行的股票在深圳证券

交易所上市。 

该项表决情况：9票同意，获得全票通过。 

12、授权董事会全权办理本次非公开发行股票的具体事宜 

1）授权根据具体情况调整和实施本次非公开发行股票的具体方

案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行

方式、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例以及与发行定价方

式有关的其他事项； 

2）授权决定并聘请参与本次非公开发行股票的中介机构，签署

本次非公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同； 

3）授权办理本次非公开发行股票申报事项； 

4）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会

决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整； 

5）根据本次非公开发行股票的实际结果，修改《公司章程》相

应条款及办理工商变更登记； 

6）授权在本次非公开发行股票完成后，办理本次发行的股票在
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深圳证券交易所上市交易； 

7）授权办理与本次非公开发行股票有关的其他事项； 

8）如证券监管部门对非公开发行股票的政策有新的规定，授权

董事会根据证券监管部门新的政策规定，对本次非公开发行股票的具

体方案作相应调整。  

该项表决情况：9票同意，获得全票通过。 

本次非公开发行股票的方案尚需经公司股东大会审议通过，并报

中国证监会核准后方可实施。 

三、关于本次募集资金投资项目可行性报告的议案 

本公司本次募集资金拟投资电容式触摸屏产业化建设项目和高

性能特种覆铜板技术改造项目。 

1、电容式触摸屏产业化建设项目 

本公司发展电容式触摸屏技术已有 4年，拥有先进独特的电容式

触摸屏专利技术，是大陆较早介入电容屏技术研发并具备规模化制造

的厂家之一。随着下游新型电子产品的升级和替换需求激增以及应用

领域逐渐拓宽，电容式触摸屏产业正呈现井喷式发展，公司作为国内

电容屏技术研发的先行者，很有必要继续利用已有先发优势、把握机

遇，加紧实施电容屏产业化建设项目，进一步提升电容屏产业技术与

规模，以强化企业产业链地位和竞争力。因此，公司计划实施“电容

式触摸屏产业化建设项目”建设，通过在厂区预留场地上新建厂房和

配套设施，购置专用制造装备，进一步整合产业上下游资源，优化提

升公司电容屏业务与技术，扩大产业规模，新增年产电容式触摸屏

25万平方米的产能。 

本项目计划总投资 60000万元，其中，固定资产投资 55000万元，

铺底流动资金 5000万元；项目预计 2012年 10月试产，2013年 1月

正式投产；项目达产年可实现销售收入 12.46亿元、利润总额 15577
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万元，税前内部收益率 19.03%；项目税前静态投资回收期（不含基

建期）5.51年，税后静态投资回收期（不含基建期）6.87年。 

2、高性能特种覆铜板技术改造项目 

随着电子信息技术的迅猛发展，电子终端产品对印制电路板的功

能化、集成化和环保化要求越来越强烈，有效拉动了高端覆铜板制造

技术的发展。为把握企业发展机遇，增强覆铜板业务竞争力，以适应

高端电子信息终端产品配套需要，公司计划实施“高性能特种覆铜板

技术改造项目”的建设，通过在厂区预留场地上增建厂房和购置相关

仪器设备对覆铜板生产线进行升级扩建，新增年产 690万平方米覆铜

板及半固化片的生产能力，大幅优化提升公司无铅、无卤、高 Tg、

高频、高导热等高性能特种覆铜板产品规模，进一步增强公司覆铜板

业务市场竞争力。 

本项目计划总投资 25000万元，其中，固定资产投资 22000万元，

铺底流动资金 3000万元；项目预计 2012年 10月试产，2013年 1月

正式投产；项目达产年可实现销售收入 52992 万元、利润总额 5368

万元，税前内部收益率 12.10%；项目税前静态投资回收期（不含基

建期）7.98年，税后静态投资回收期（不含基建期）9.05年。 

该项表决情况：9票同意，获得全票通过。 

四、关于前次募集资金使用情况的报告 

本公司董事会根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第

30 号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字

[2007]500号）的要求，编制了截至 2010年 12月 31日止的“前次募

集资金使用情况报告”。情况如下： 

（一）前次募集资金数额、资金到位时间及资金在专项账户的

存放情况 

本公司于 2007年 10月 25日获中国证券监督管理委员会以证券
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发行字[2007]376号文核准非公开发行不超过 6000万股股票，实际发

行数量为 5250万股，发行价格每股7.17元，募集资金总额为37,642.50

万元，扣除 1,417.15万元发行费用（包括承销费、保荐费、律师费、

验资费、登记费、其他费用等）后的实际募集资金净额为 36,225.35

万元。保荐机构东方证劵股份有限公司于 2007年 12月 24日向本公

司汇入人民币 36,342.50 万元（含未支付的发行费用 117.15 万元），

上述募集资金款项已经中和正信会计师事务所有限公司于 2007年 12

月 28日出具 “中和正信验字(2007)第 7—025号”验资报告验证。 

本公司根据相关法律法规，结合公司的实际情况，制定了《广

东汕头超声电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理

办法》），该《管理办法》于 2007年 2月 8日经公司第四届董事会第

四次会议审议通过。该《管理办法》对公司募集资金的存放、管理、

使用、变更使用范围的决策程序以及募集资金使用情况的报告和监督

等内容进行了严格的规定。根据《管理办法》，公司和保荐机构东方

证劵股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司汕头支行、中国

银行股份有限公司汕头分行两家银行于 2008年 1月 31日签订了《募

集资金三方监管协议》，协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范

本）》不存在重大差异，协议各方均按《募集资金三方监管协议》的

规定履行相关职责。公司按前述《管理办法》和协议对募集资金严格

管理，开立专户存放，实行专款专用，严格按照募投项目投资计划投

入。 

截止 2010年 12月 31日，前次募集资金在专项帐户存放情况如

下：                                              单位：元   

开户银行 帐号 初始存放金额 截止日余额 

中国银行汕头分行 803016386008096001 134,171,475.23 0 

中国光大银行汕头支行 78100188000069116 229,253,524.77 0 

合计  363,425,000.00 0 
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（二）前次募集资金的实际使用情况 

1、将本公司前次募集资金实际使用情况与《2007 年非公开发行

股票发行情况报告书暨上市公告书》承诺的募集资金运用内容进行对

照，具体情况如下： 

（1）截至 2010年 12月 31日，前次募集资金实际使用情况列

示如下（单位：人民币万元）：  

募集资金总额：36225.35 已累计使用募集资金总额：36225.35 

 各年度使用募集资金总额： 

变更用途的募集资金总额：0 2007 年：0 

变更用途的募集资金总额比例：0 2008 年：36225.35 

 2009 年：0 

 2010 年：0 

投资项目 项目中募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 

序

号 

承诺投资项目 实际投资项目 募集前承

诺投资金

额 

募集后承

诺投资金

额 

实际投资

金额 

募集前承诺

投资金额 

募集后承诺

投资金额 

实际投资金

额 

实际投资金额与

募集后承诺投资

金额的差额 

项目达到预定可使用状

态日期(或截止日项目

完工程度) 

1 

高密度互连（HDI）印

制电路板产业升级技

术改造 

高密度互连（HDI）

印制电路板产业升

级技术改造 

24340 24340 24908.67 24340 24340 24908.67 568.67 2008 年 7月 1 日 

2 

超薄覆铜板及半固化

片生产线二期技术改

造 

超薄覆铜板及半固

化片生产线二期技

术改造 

13300 11885.35 12112.76 13300 11885.35 12112.76 227.41 2008 年 4月 1 日 

合   计 37640 36225.35 37021.43 37640 36225.35 37021.43 796.08  

（2）前次募集资金实际投资项目变更情况 

前次募集资金实际投资项目与承诺一致。 

（3）前次实际募集资金与上市公告书披露的计划利用募集资金

对照情况 

本公司上市公告书披露的募集资金投资项目计划利用募集资金

总额为 37,640万元，实际募集资金净额为 36,225.35万元，不足部分
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由公司自筹解决。 

募集资金到位后，本公司分别向控股子公司汕头超声印制板（二

厂）有限公司和分公司广东汕头超声电子股份有限公司覆铜板厂划付

募集资金人民币 24,340万元和 11,885.35万元，用于募集资金项目的

建设。截止 2010年 12月 31日，累计使用募集资金 36,225.35万元，

其中用于置换募集资金未到位前以自有资金和银行借款先期投入的

金额为 25,334 万元，实际新增投入募投项目的募集资金金额为

10,891.35万元。截止 2010年 12月 31日，公司不存在变更募集资金

计划情况，所募资金已全部投入募投项目建设。 

（4）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的情况

如下： 

1）项目募集资金实际投入与承诺一致，不存在差异： 

“高密度互连（HDI）印制电路板产业升级技术改造”项目募集

资金总额为 24340万元，实际投入 24340万元；“超薄覆铜板及半固

化片生产线二期技术改造”项目募集资金总额为 11885.35 万元，实

际投入 11885.35万元。 

2）项目实际投资总额与承诺投资总额差异的说明： 

“高密度互连（HDI）印制电路板产业升级技术改造”项目实际

总投资 24908.67万元，比承诺总投资 24340万元多投入 568.67万元，

主要是因为项目投产初期个别月份实际产销量超过预计产量而相应

增加生产备料等流动资金投入所致。 

“超薄覆铜板及半固化片生产线二期技术改造”项目实际总投资

12112.76万元，比承诺总投资 13300万元少投入 1187.24万元，主要

是因为项目在建设过程中经及时应用公司最新工艺技术研究开发成

果，在确保项目生产能力和技术水平情况下减少购置 1台上胶机所致。 

（5）截止 2010年 12月 31日，本公司无对外转让（或置换）

的前次募集资金投资项目。 

（6）截止 2010年 12月 31日，本公司无将闲置募集资金用于

其他用途的情况。 

（7）截止 2010年 12月 31日，前次募集资金已全部使用完毕。 
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（8）前次募集资金实际使用的说明 

根据公司第四届董事会第五次会议审议，募投项目——高密度

互连（HDI）印制板产业升级改造的建设由本公司控股子公司（本公

司持股 75%）汕头超声印制板（二厂）有限公司实施。公司拟以募集

资金 24,340万元增资投入汕头超声印制板(二厂)有限公司，外方股东

按相应比例投入资金 8,113万元。 

由于定向增发融资工作时间较长，募集资金到位时间较原计划

延缓，期间外方股东由于经营资金发生变化仅能投入部分增资款。因

此，经公司第四届第十七次董事会及 2008年度第一次临时股东大会

审议通过，决定调整该项目投资方式：募集资金 24340万元中，本公

司以中方股东名义以增资方式投入汕头超声印制板（二厂）有限公司

的募集资金 4350万元（约折合 630万美元），外方股东香港汕华发展

有限公司按相应比例以现金增资 210万美元（约折合人民币 1450万

元），剩余募集资金 19990万元以借款方式提供汕头超声印制板（二

厂）有限公司用于高密度互连（HDI）印制板产业升级改造项目的建

设。相关决议内容刊登于 2008年 7月 19日及 2008年 8月 6日的《中

国证劵报》、《证劵时报》及巨潮网予以披露。 

上述增资实施时由于汇率变动的影响，实际投入的募集资金为

4323.69万元（折合 630万美元），以借款方式投入募集资金为20016.31

万元。 

2、将本公司前次募集资金实际使用情况与《可行性研究报告》

的收益预测进行对照，具体如下： 

实际投资项目 最近三年实际效益 

序

号 
项目名称 

截止日投资项目

累计产能利用率 

截止日

累计承

诺效益 
2008 2009 2010 

截止日 

累计实现

效益 

是否达到预计

效益 

1 
高密度互连（HDI）印制电

路板产业升级技术改造 
95.53% 12632 916 5342 5294 11552 否（91.45%） 

2 
超薄覆铜板及半固化片生

产线二期技术改造 
113.29% 6555 1053 1394 3639 6086 否（92.85%） 
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 合计 -- 19187 1969 6736 8933 17638 否（91.93%） 

编制说明： 

（1）投资项目承诺效益情况 

1）高密度互连（HDI）印制电路板产业升级技术改造项目已于 2008 年 7

月正式投产，截至 2010年 12月 31日实际投产运营时间为 2年 6个月；根据项

目《可行性研究报告》承诺，项目投产第一年将可实现效益 3093 万元，投产第

二年实现效益 6532万元，投产第三年前 6个月将可实现效益 3007万元，所以至

截止日累计承诺实现效益为 12632万元。 

2）超薄覆铜板及半固化片生产线二期技术改造项目已于2008年4月正式投

产，截至2010年12月31日实际投产运营时间为2年9个月；根据项目《可行性研究

报告》承诺内容，项目投产第一年将可实现效益786万元，投产第二年实现效益

2267万元，投产第三年前9个月将可实现效益3502万元，所以至截止日累计承诺

实现效益为6555万元。 

3）本公司前次募集资金投入产生的实际效益及形成的资产已计入并反映于

最近三年的财务报告。 

（2）前次募集资金实际效益的计算口径与方法 

项目可行性研究报告承诺项目建成达产后至截止日累计实现利润19,187万

元，项目实际效益17,638万元是根据高密度互连（HDI）印制电路板产业升级技

术改造项目及超薄覆铜板及半固化片生产线二期技术改造项目产生的毛利减去

应分摊的期间费用测算的项目利润。 

3、前次发行中无以资产认购股份的情况。 

4、将前次募集资金实际使用情况与涉及本公司各年度报告（中

期报告）和其他信息披露文件中披露的有关内容逐项对照，实际使用

情况与前述文件披露一致。 

该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。 
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五、关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的议案（见公告编

号：2011-016） 

该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。 

特此公告。 

 

 

广东汕头超声电子股份有限公司董事会 

              二O一一年五月五日 


